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DIN EN IEC 60352-5
Hella-Norm, Siemens-Norm, ZF-Norm

Smarte, leistungsstarke und

zuverlässige Verbindungslösung

ALACsystems bietet mit der BIZON® Einpresstechnologie eine 

innovative lötfreie Verbindungstechnik für die Anforderungen 

der Automobilzuliefererindustrie und der Industrieelektronik.

Die Einpresstechnik ist eine lötfreie elektromechanische 

Verbindungsmethode, bei der elastische verformbare oder 

massive Stifte in metallisierte Leiterplatten-Löcher mit Hilfe 

eines Einpresswerkzeuges eingepresst werden.

An den Berührungsstellen zwischen dem Einpressbereich der 

Stifte und der metallisierten Lochwandung entsteht somit 

eine dauerhafte gasdichte Verbindung.

Das wesentliche Merkmal ist dabei, dass die Diagonale des 

Stiftquerschnitts großer ist als der Durchmesser der Kupferhül-

se in der Leiterplatte.

In der Phase der Produktentwicklung spezifizieren wir die 

wesentlichen Einflussparameter wie Grundmaterial, Einpress-

zonengeometrie und Oberflächenbeschichtung und überwa-

chen diese anschließend in der Serie. Wir beraten und unter-

stützen unsere Kunden von Anfang an während der gesamten 

Projektphase. 

Im Prüflabor können die wesentlichen Kennwerte nach DIN EN 

60352-5 geprüft und validiert werden. Hierfür stehen die 

erforderlichen Prüf- und Messmittel zur Verfügung. Für die 

Prüfung werden Testleiterplatten oder auf Wunsch auch Ihre 

Serienleiterplatten verwendet.

Qualifizierung

Sicht- und Maßprüfung

Einpress- und Ausdrückkraft

Schliffbilderstellung und -auswertung

Durchgangswiderstand

Rascher Temperaturwechsel (Temperaturschock)

Klimafolge (trockene Wärme, Kälte & feuchte Wärme, zyklisch)

Whiskerprufung

Ätztechniken

Vorteile

Zuverlässigkeit (bis zu 30 Mal zuverlässiger als eine

SMT-Lötstelle)

Platzersparnis und optimale Bauraumausnutzung

Kostenvorteile im Verarbeitungsprozess

Vereinfachung im Verarbeitungsprozess

Materialverträglichkeit: Kompatibilität mit

Automotive-Vorschriften (z.B. IMDS, RoHS)
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Unsere Automotive-Produkte für

anspruchsvolle Anwendungen 

Gestanzte Kontakte - umspritzt oder einzeln eingepresst

Messerleisten mit unterschiedlichen Pins bestückte Leiter-

plattensteckverbinder - gerade, abgewinkelt, abgedichtet

Leiterplattensteckverbinder mit verschiedenen

Abständen und unterschiedlichen Polzahlen

Umspritzte Gehäuse/Hybridbauteile die besonderen

Schutz vor z.B. Flüssigkeiten, Gasen o.ä. bieten

Stiftleisten: Stiftkontakte verbunden mit einem

einfachen Isolierkörper

Hochstrom-Busbars für die Stromeinspeisung

in die Leiterplatte

Elektrische und mechanische

Eigenschaften

Hohe Stromtragfähigkeit bei minimalem Platzbedarf

Vier Kontaktpunkte durch quadratischen Querschnitt

Blechdicken von 0,2mm bis 2mm möglich

Niedrige Einpresskraft
Hohe Haltekräfte durch Kaltverschweißung

Demontage durch mechanisches Auspressen möglich

Vier symmetrisch verteilte, weit auseinanderliegende und defi-

nierte Kontaktflächen bedeuten berechenbaren Kontaktdruck

Vier gleiche radiale Kontaktkräfte ergeben gute Selbstzentrier-

ung und symetrische Abstützung - der Kontakt passt sich dem

Loch an

Kein Drehmoment, keine Tangentialbewegung und kein

Knicken bei Mindest-Loch

Flächige Kraftverteilung bedeutet keine Summierung und

keine Dehnung der Leiterplatte

Für SMD-Elemente in der Nähe besteht somit keine Gefahr

Kraftverteilung und -richtung

in die Leiterplatte

BIZON Wettbewerb

BIZON® - Konstruktive Freiheit, freie 

Werkstoffwahl, anpassungsfähig

Der BIZON®-Kontakt als elastischer Kontakt  bietet größmög-

lichen Querschnitt in einem Leiterplattenloch mit überra-

genden Kontakteigenschaften. Dadurch ist es möglich, mit 

Standardleiterplatten mehrere Hundert Ampere zu beherr-

schen. Gerade bei Kfz-Anwendungen ist dies ein bedeutender 

Preisvorteil.

Der Kontakt ist in jeder Größe und Blechdicke bei freier 

Materialwahl zu fertigen.

Einmalig ist, dass mit der gleichen Fertigungstechnik sowohl 

ein nicht lösbarer Einpresskontakt als auch ein lösbarer Steck-

kontakt hergestellt werden kann. 

EINPRESS
TECHNIK

Alle Maße in Millimeter

1) Der Kontakt ist an historisch übliche, größere Lochdurchmesser angepasst.
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